
顺易捷PCB打样火箭加急8小时单面板800元

产品名称 顺易捷PCB打样火箭加急8小时单面板800元

公司名称 深圳顺易捷科技网络部

价格 800.00/款

规格参数 品牌:顺易捷
型号:8小时加急

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区友谊北路11号

联系电话 0755-84086168 13480101190

产品详情

深圳顺易捷pcb 快速打样、中小批量加急生产加工！

pcb 快速打样，10x10cm 之内低至--双面板50元/款，四层200/款--行业最底价！价格绝对优势！深圳顺易
捷科技有限公司，是一家专注于印制pcb/线路板快速打样,以单面、双面和多层板为主的高新技术企业。
公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造，为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提
供一站式的高效、准时、以及高质量的【pcb 线路板】快速打样、批量生产加工服务！我们关注客户价
值，专注目标，务实做事，不断创新，以精工品质，高效快捷的交货速度及完善的五星售后服务，打造
成为pcb 产业最值得信赖的品牌供应商。

公司自主开发的pcb 在线erp 系统平台：www.syjpcb.com 支持在线下单、在线付款、在线查询生产进
度等便捷高效化服务。全程可视化，进度交期全程掌控！

新客户首次下单可优惠多多

【特快pcb 加急打样】

火箭加急8小时    单面800（元）        双面1000（元） 特快加急12小时  
单面400（元）        双面600（元） 24小时加急       单面200（元）       
双面200（元） 48小时加急       单面100（元）        双面100（元）
72小时加急       四层300（元）        六层800（元）

【特价项目打样】

数量10pcs以内  10cm*10cm 单面（交期2-3天）：50 双面（交期3-4天）：50 四层（交期5-6天）：200
六层（交期7-8天）：1100 八层（交期7-8 天）：1800

【批量报价标准】



单面249/㎡     双面398/㎡     四层747/㎡     六层1420/㎡          
以上报价为基本制版工艺要求标准报价！免油墨颜色费可任意选择
基本制版工艺：fr-4,板厚1.6mm，绿油白字，普通喷锡，线宽/线距：&gt;5mil/5mil,最小孔径：&gt;0.25mm
无铅喷锡： 样板+20元，批量+20/㎡ 半孔工艺： 样板+50元，批量+50/㎡ 2oz 铜厚： 批量540/㎡
特殊板厚（0.4或2.0、2.4另算）：工程费250元，批量540/㎡ 沉金： 样板+100 元，批量+100/㎡
备注：其他层数板及特殊工艺要求的板，以文件报价为准！

【工艺能力介绍】

生产控制能力

产品类型 ：单面板/双面板/多层板3-8 层 常用基材
：纸板(94v0)、半玻纤(22f)、全玻纤（fr-4）、铝基板(al basicmaterial) 表面处理
：喷锡（有铅、无铅）、osp、镀镍、化学沉金、电镀金、（表面金厚≥1 u"） 板厚范围
：fr4，0.40-2.4mm(0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4)目前我司采用均为建滔kb 料 板厚公差
：t≥1.0mm±10%；t＜1.0mm±0.10mm 最大加工尺寸 ：450x1200mm 外形尺寸公差 ：±0.20mm
最小线宽/线距 ：5mil/5mil 过孔焊盘(单边) ： ≥6mil 线宽/线距公差 ：±20%mm 成品铜厚
：外层35-75um；内层≥17um 孔铜厚度 ：≥18um 机械钻孔范围 ：0.25-6.30mm（>6.30mm
金属化孔采用g84 扩孔方式钻出，非金属化孔采用电铣方式锣出） 最小槽刀(slot) ：
金属化槽0.65mm，非金属化槽0.80mm(电铣锣出) 孔径公差：  npth
孔：孔径＜0.8mm：±0.05mm；0.81-1.80mm：±0.08mm；1.8-5.0mm：±0.10mm  pth
孔：孔径＜0.8mm：±0.08mm；0.81-1.80mm：±0.10mm；1.8-5.0mm：±0.127mm  via
孔：+0.08mm，负公差不要求 阻焊类型 ：感光油（油墨颜色：绿、蓝、红、白、黄、黑） 字符要求
：最小字高≥0.80mm，最小字宽≥0.15mm 板翘曲控制 ：smt 板≤0.75％；插件板≤1.5％
走线与外形线间距 ：电铣分板≥0.30mm，v－cut 分板≥0.40mm 半孔工艺 ：最小半孔孔径需≥0.50mm v-
cut 要求 ：v－cut 平行方向长度需≥80mm，最大v－cut 尺寸350mm(非v－cut 方向) 金手指板
：整板电金或沉金，暂时无额外做电镀金手指（如：金手指喷锡板等） pads 铺铜方式
：我司是采用还原铺铜（hatch），此项用pads 设计的客户请务必注意 pads 软件画槽
：如果板内需开槽(非金属化槽)，请画在drill drawing 层 protel
系列软件中大面积或走线开窗：请设计在solder masks layer， 少数客户设计时误放到multil
layer，容易导致漏开窗现象； protel 系列软件外形 ：用keepout 层或机械层，请注意：一个文件只允许一
个外形层存在，绝不允许有两个外形层同时存在，请将不用的外形层删除，即：画外形时keepout
层或机械层两者只能选其一，如2层同时存在外形且不符时，我司采用机械层外形为准
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